


CPU 
연산 장치 
 

GPU 
그래픽 연산 장치 

Mainboard 
심혈관계, 신경계 

Power Supply 
전기 공급 

RAM 
주 기억장치 

HDD, SSD 
보조 기억장치 



메인보드는 다른 부품을 끼우는 판!  
칩셋이 포함 돼 있어서, 호환되는 CPU, RAM, .. 등 부품이 달라진다. 

ATX 

micro ATX 

mini ITX 

nano ITX pico ITX 

다양한 크기의 메인보드 



메인보드와 호환성 
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CPU 칩셋 RAM 세대 RAM 폼 팩터 

RAM 
클럭 

나머지는 I/O 



판매량 1위, 고성능 

Asus에서 나온, 약 파는 메인보드 

판매량 2위, 가성비의 기가바이트 

판매량 3위 

Biostar, EVGA ... 등등 아주 많습니다.. 



연산 장치! (Central Processing Unit) 
 
CPU 어떻게 만들어요? => CS311(아키) 들으세요  
 
 
 

CPU 호환성 
- Instruction set  

- CPU가 알아듣는 명령어의 집합 
- x86, ARM, sparcs, MIPS .. 

- Architecture 
- CPU 의 구현 
- 레지스터 개수, instruction을 어떻게 구현했는지.. 

- socket 
- cpu와 메인보드의 물리적인 연결 규격 
- 인텔이 밥먹듯이 갈아치우는 것 



캐시, 클럭, 코어/쓰레드, 아키텍쳐, 소켓, 전력 .. 그리고 브랜드! 

셋 다 클수록 좋음 



ㅍ 

사람들의 예상 현실 



한편 인텔은.. 

요약: 

AMD가 갑자기 잘 만들어서 
인텔이 당황함! 



• 서버용은 ECC(에러 방지) RAM을 지원함 

• 서버용은 극한의 환경에서 테스트 됨 

• 서버용이 보통 성능이 훨씬 좋음 

• 서버용은 보통 내장 GPU가 없음 

 

• Intel: Xeon 

• AMD: EPYC (구 Opteron) 
• 제온의 반값에 140%의 성능을 내서 요즘 화제 



• 요즘 코인 캐러가서 없는 그것 

• 그래픽 연산 장치(Graphics Processing Unit) 

• 개인용에선 게임 성능, 포토샵 성능 등등에 들어감 

• 레퍼 vs. 비래퍼 
• AMD, nVidia 에서 주로 만들지만 수 많은 회사들이 오버클럭, 전력 안정
화, 쿨러 변경, 칩 잘라내기 등등 개조한 후 재판매 함 

• 브랜드 
• AMD: RX000 가성비, 미디어 

• nVidia: GTX0000 성능, 게이밍 

• 전문가용 그래픽 카드 
• 많이 비쌈.. 

• CAD, 연구용, 극단적으로 높은 해상도(4k*6개), 그래픽 처리, 고사양 게
임 개발 

 



• General-purpose computing on graphics processing units. 

• 그래픽 카드로 그래픽만 처리할게 아니라, CPU가 하던 일을 시키면 어
떨까? 

• 머신러닝 전용칩도 등장하기 시작함 (TPU, Radeon Instinct ...) 



Random Access Memory 

사용자가 자유롭게 내용을 읽고 쓰고 지울 수 있는 기억 장치다. 

 

ROM과 함께 컴퓨터의 주 기억 장치로, 롬과는 달리 '자유롭게 읽고 쓸 

수 있다' 는 것을 기억해야 한다. 컴퓨터는 CPU에서 이뤄진 연산을 메모

리에 기록하며 또 읽어온다. 때문에 메모리가 없으면 컴퓨터는 동작하지 

못한다. 



RAM은 정확히 말하면 '임의 접근 메모리'이다. 메모리의 어느 위치로든 바로 접근할 

수 있다는 의미다. 

 

이에 반해 순차적으로만 접근이 가능한 기억 장치는 SAM(Sequential Access 

Memory)이라고 한다. 주기억 장치는 아니지만 하드디스크도 일종의 RAM. 

 

RAM을 두 가지로 나누면 읽기만 가능한 메모리(Read Only Memory)인 ROM과 읽

기 쓰기 메모리(Read Write Memory)인 RWM으로 나눌 수 있다. 

 

즉, 우리가 흔히 부르는 RAM은 엄밀하게는 RWM이라고 볼 수 있다. 

발표자
프레젠테이션 노트
이런 일이 벌어지게 된 것은 별 게 아니라 임의 접근 읽기 쓰기 메모리를 개발한 당시엔 RWM을 이미 SAM의 세분화된 메모리 방식을 일컫는 용어로 선점했었기 때문에 용어의 혼란을 막고자 RAM이라고 부른 것이다. 굳이 매우 정확하게 표현하자면 현재 주로 쓰는 RAM은 Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Read-Write Memory가 될 것이다. 줄이면 DDR SD RARWM.




RAM에 기억된 내용은 전원이 끊기면 지워지는 휘발성 기억 장치이다. 

 

이런 특성 때문에 속도는 느리지만 전원이 끊어져도 정보를 저장할 수 있

는 자기 테이프, 플로피디스크, 하드디스크 같은 보조 기억 장치가 나오

게 되었다. 



• 용량이 크고 속도가 빨라 컴퓨터의 주 메모리로 사용됨. 

• 시간이 지나면서 축적된 전하가 감소하여 전원이 차단되지 않아도 데

이터가 자연 소멸. 

• 즉 일정시간마다 데이터를 유지해주는 refresh가 필요. 

• 한 개의 셀은 트랜지스터와 커패시터 1개로 이루어짐 

 

발표자
프레젠테이션 노트
정보를 구성하는 개개의 비트를 각기 분리된 축전기(Capacitor)에 저장하는 기억 장치이다. 각각의 축전기가 담고 있는 전자의 수에 따라 비트의 1과 0을 나타내지만 결국 축전기가 전자를 누전하므로 기억된 정보를 잃게 된다. 이를 방지하기 위해 기억 장치의 내용을 일정 시간마다 재생시켜야 되는 것을 일컬어 ‘동적(Dynamic)’이란 명칭이 주어졌다. 정보를 유지하려면 지속적인 전기 공급이 필요하기 때문에 DRAM은 휘발성 기억 장치(Volatile Memory)에 속한다.



• 용량이 작고 속도가 매우 빠름. 

• 전원이 차단되지 않는 한 데이터가 자연 소멸하지 않음. 

• 한 개의 셀은 트랜지스터 여러 개로 이루어짐 

• 데이터 처리가 DRAM보다 빠르나 셀의 크기가 커 동일 면적당 집적도

가 낮으며 회로 구조가 복잡하여 대용량으로 만들기 어려움. 

• 주로 그래픽카드 등 소 용량의 메모리로 사용. 

 

발표자
프레젠테이션 노트
주기적으로 내용을 갱신해 주어야 하는 디램(DRAM, 동적 램)과는 달리 기억 장치에 전원이 공급되는 한 그 내용이 계속 보존된다. SRAM은 임의 접근 기억 장치(램, random access memory)이므로 데이터의 쓰고 읽기가 이루어지는 주소와 관계없이 입출력에 걸리는 시간이 일정하다.

SRAM은 회로의 대칭 구조로 인해 DRAM보다 훨씬 빠른 입출력을 가능하게 한다. 또한, 메모리 주소에 접근할 때 상위 비트와 하위 비트 순서로 두 번 접근해야 하는 DRAM과 달리 SRAM은 한번에 접근할 수 있는 장점이 있다.



• 명령이 들어가거나 데이터가 나올 때 기준이 되는 클럭 신호 1회에 데

이터를 2번 전송하도록 함으로써 전송속도를 높인 차세대 고속 D램 

• DDR보다 2배 빠른 DDR2 4배 빠른 DDR3 

발표자
프레젠테이션 노트
클럭 신호(영어: clock signal)는 논리상태 H(high,논리 1)와 L(low,논리 0)이 주기적으로 나타나는 방형파 신호를 말한다.
많은 경우 전자공학의 디지털 회로에서 클럭 신호에 맞추어 신호의 처리를 하는 동기 처리를 위해 사용한다. 클럭은 순차회로의 플립플럽에서 반드시 필요하다. 여러개의 플럽플럽이 비동기 클럭으로 동작하더라도 클럭입력은 필요하다. 논리 회로가 커지면 여러개의 클럭이 필요하므로 동기와 비동기 섞여 설계되어 동작한다. FPGA와 같은 큰 회로에서는 클럭 신호가 별도로 지정하는 경우도 있다.[1] 별도의 클럭 입력이 결정되어 있고, 내부에서 클럭 네트워크를 통해 각 논리 모듈로 전용 신호선이 존재한다.




읽다보니 재밌어서 가져왔어요. 시간날 때 한번쯤 읽어보면 꿀잼~ 



읽다보니 재밌어서 가져왔어요. 시간날 때 한번쯤 읽어보면 꿀잼~ 



• 최근의 메모리 컨트롤러는 2배수의 램을 장착했을 때 대역폭을 2배로 

높일 수 있는 Dual channel 기술을 제공함. 

• 즉, 8GB RAM 한 개보다 4GB 2개의 RAM이 더 빠름.  

 

발표자
프레젠테이션 노트
병목문제란?
병목(bottleneck) 현상은 전체 시스템의 성능이나 용량이 하나의 구성 요소로 인해 제한을 받는 현상을 말한다. "병목"이라는 용어는 "지니고 있는 것이 물"이라는 비유에서 가져온 것이다. 물이 병 밖으로 빠져나갈 때 흐르는 속도는 빠져나가는 관의 너비에 제한을 받는다는 식이다.


듀얼 채널 기술은 병목 문제를 해결하는 것이 그 목적이다. 프로세서의 속도가 빨라지면서 다른 부품들의 상대적으로 낮은 속도는 시스템 병목의 원인으로 지적되어 왔다. 싱글 채널 구조에서 메모리 속도보다 더 빠른 버스 속도를 가진 CPU는 병목 현상의 가능성이 크다. 듀얼 채널 설계는 CPU와 시스템 메모리 사이의 데이터 흐름을 관장하는 메모리 컨트롤러를 개선하여 병목을 제거하기 위해 개발되었다. 메모리 컨트롤러는 램의 종류와 속도뿐 아니라 각 메모리 모듈의 최대 크기와 전반적인 시스템 메모리의 최대 용량까지도 결정한다.
듀얼 채널 구성은 사용할 수 있는 메모리 대역의 양을 두 배로 함으로써 문제를 줄일 수 있다. 메모리 컨트롤러는 하나의 메모리 채널이 아닌, 두 번째의 병렬 채널로 구성되며 두 개의 채널이 동시에 동작함으로써 대역폭을 높인다. 메모리 기술의 변경 없이도, 듀얼 채널 구조는 기존의 램 기술을 활용하여 메모리 관리 방식을 개선한다. 인텔과 AMD 듀얼 채널 적용 방식은 다를 수 있지만, 기본적인 이론은 동일하다.




• 메모리는 용량이 한정되어 있고, 전원이 나가면 입력되어 있는 정보들이 쉽게 없어

지기 때문에 필요한 보조 기억 장치 

• HDD: 일반 하드디스크 

• SSD: 반도체를 이용한 하드디스크 

 

• HDD의 더딘 속도 문제를 해결하기 위해 나온 것이 SSD 

 



• SSD는 HDD와 달리 자기디스크가 아닌 반도체를 이용해 데이터를 저장한

다. 이러한 특성 덕분에 SSD는 HDD보다 빠른 속도로 데이터의 읽기나 쓰

기가 가능하다. 그리고 물리적으로 움직이는 부품이 없기 때문에 작동 소

음이 없으며 전력소모도 적다. 이런 특성 덕분에 휴대용 컴퓨터에 SSD를 

사용하면 배터리 유지시간을 늘릴 수 있다는 이점이 있다. 

• (2015년 7월 기준 글) SSD는 기존 HDD의 단점을 대부분 개선했기 때문에 언젠가는 HDD를 대체하여 PC 보조저장장치

의 표준이 될 것으로 기대되고 있다. 다만 문제는 가격이다. 2015년 현재, 256GB 용량의 

SSD는 10만원대에 팔리고 있지만, 동일한 가격대에서 HDD는 3~4TB 용

량의 제품도 살 수 있다. 저장장치는 속도뿐 아니라 용량도 중요하기 때문

에 앞으로도 한동안 SSD와 HDD는 공존할 것으로 전망된다. 



• Power Supply 

전원을 공급하는 장치. 흔히 볼 수 있는 파워 서플라이는 AC 전압을 DC 전압으로 바꿔 전자장비들

에게 전원을 공급하는 장비이다. 컴퓨터의 심장. 전원공급장치, 혹은 줄여서 파워라고도 부른다. 

 

• 컴퓨터의 심장이라는 별명답게 굉장히 중요한 제품이다. 파워 서플라이가 죽으면 혼자서 죽는 게 아

니라 다른 부품과 함께 동반자살을 할 수 있기 때문에 중요도 면에서는 넘사벽이다. 특히 전원에 과

전압이 들어갈 때 가장 피해를 입는 부품이 메인보드다. 가장 많은 전력을 공급받기 때문. 

 

• 이 때문에 파워 서플라이는 어느 정도 컴퓨터에 지식이 있는 유저들일수록 유명 브랜드를 선호하는 

경향이 크다. 싸다는 이유로 아무 브랜드나 사서 쓰다가 뒤통수 맞고 컴퓨터를 전부 날려먹는 건 아

무도 원하지 않기 때문이다. 거기에 CPU나 VGA에 비해서 세월을 타지 않기 때문에 한 번 인증된 고

전력의 파워 서플라이를 구매하면, 다른 부품을 교체하는 와중에도 파워 서플라이만큼은 멀쩡히 있

던 자리를 계속 지킨다는 게 최대 장점. 



• 컴퓨터의 부품을 담는 틀 

• 케이스가 작으면 조립할 때 힘듦. 

• 쿨링에 안 좋음. 선 정리가 힘듦. 

 -> 케이스는 슬림하다고 좋은 게 아님. 

 

 

 



• 메인보드 폼펙터(atx, mini-atx, micro-atx) 등과 호환되는 제품을 

사야함. 폼펙터에 따라 메인보드 크기와 나사 구멍 위치가 다르기 때

문 

• 좋은 케이스를 고르자. 

1. 통풍이 잘된다. 

2. 튼튼하다. 

• 여기저기 치여도 부품을 보호 해야한다. 

3. 먼지를 잘 차단한다. 

• 필터, 팬 등 이용. 본체 열고 뜯어보면 먼지가 어느새 수북이… 

 































THANK YOU 
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